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(g) Kochfeld mit Sensoreinheit 

@ Kochfeld mit einer Kochfeld pi atte (3), mit einer Senso- 
reinheit (21), die in Betriebsstellung aus einer Offnung 
(23) des Kochfeldes ragt und in Ruhestellung im Kochfeld 
versenkt angeordnet Ist, wobei die Sensoreinheit die 
Temperatur eines auf dem Kochfeld abgestellten Gargefa- 
Bes ermlttelt, dadurch gekennzeichnet, daS die Offnung 
(23) fur die Sensoreinheit (21) in der Kochfeld pi atte (3) 
vorgesehen ist. 
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Kochfeld mit Sensoreinheit 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kochfeld mit einer Kochfeldplatte. mit einer 
Sensoreinheit, die in Betriebsstellung aus einer OfFnung des Kochfeldes ragt und in 
10 Ruhestellung im Kochfeld versenkt angeordnet ist. wobei die Sensoreinheit die 
Temperatur eines auf dem Kochfeld abgestellten GargefaHes ermitteit. 

Ein derartiges Kochfeld ist bekannt aus der DE 195 37 909 A1, wobei ein der sen- 
sorgesteuerten Garungselnheit zugeordneter Infrarotsensor kochstellenbezogen 
15 leicht erhfiht oberhalb des Kochfeldes angeordnet ist. Der Infrarotsensor ist in einer 
konstruktiven Funktionseinheit integriert, die mit dem Kochfeidrahmen verbunden 
ist. Dabei wirkt die Funktionseinheit auf einen Mikroschalter, der der Elektronikein- 
heit des Kochfeldes die Einsatzbereitschaft des Sensorsystems bzw. der Sensor- 
einheit signalisiert. 

20 

Weiterhin ist eine Herdmulde aus der DE 195 04 156 A1 bekannt, wobei eine 
Abzugsoffnung eines unter der Herdmulde vorgesehenen Backofens im Kochfeld 
angeordnet ist. Dazu weist die Glaskeramikplatte des Kochfeldes eine Bohrung auf, 
in der ein AnschluBstutzen angeordnet ist. Unterhalb der Glaskeramikplatte ist an 
25 den AnschluBstutzen ein Wrasenschlauch gesteckt. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, be! einem Kochfeld nach dem Oberbe- 
gnff des Patentanspruches 1 den Aufbau des Kochfeldrahmens zu vereinfachen. 

30 Erfindungsgemali ist dies bei einem Kochfeld mit den Merkmalen des Patentan- 
spruches 1 erreicht. Durch die Integration der Sensoreinheit in die Kochfeldplatte 
selbst ist ein kostengQnstiger Aufbau des Kochfeldes bei einfacher Gestaltuhg des 
Kochfeldrahmens moglich. Auch ist eine genauere raumliche Zuordnung der 
Sensoreinheit zu den betreffenden Kochstellen der Kochfeldplatte mit einfachen 

35 Mittein realisierbar. 
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Insbesondere um die Sensoreinheit vor auf der Kochfeldplatte verschobenen TOp- 
fen zu schutzen, ist in der Offnung der Kochfeldplatte ein den oberen Rand dieser 
Ubergreifender Zierring gehaltert. Dieser kann derart gestaltet sein, da& der Zierring 
die Verschiebebewegung im Bereich des Topfbodens stoppt, bevor die Topfwand 
5 an die ausgefahrene Sensoreinheit stol^en und diese beschadigen kann. Vorteilhaft 
ist weiter, daR der Zierring zum einen die Schnittkante der Kochfeldplattenoffnung 
uberdeckt, zum anderen, daC der Zierring als stabiles Halterungsteit fur die 
Sensoreinheit dienen kann sowle. daft der Zierring und mit ihm zusammenwirkende 
Elemente die erfindungsgem§&e Anordnung gegen ins Innere des Kochfeldes 

10 eindringende Flussigkeit schutzen konnen. Zur einfachen Montage bzw. Demontage 
des Kochfeldes ist der Zierring mit einem unterhalb der Kochfeld angeordneten 
Montagering verbunden. Dabei ist es insbesondere mdglich, ohne jegliche Klebung 
den Zierring und den Montagering in der Offnung der Kochfeldplatte zu haltem. 
Zum Toleranzausgleich be) der Montage der Sensoreinheit ist der Zierring 

16 schwimmend in der Offnung der Kochfeldplatte gelagert. 

Zur weiteren Vereinfachung des Aufbaus, und um den Aufbau unempfindlich 
gegenuber Montagetoleranzen zu haltem, ist die Sensoreinheit in BetStigungs- 
richtung bodenseitig durch eine Bodenplatte des Kochfeldes abgestutzt. Dabei ist 
20 die Sensoreinheit parallel zur Bodenplattenebene im wesentlichen frei beweglich 
gehaltert. 

Um die Abdichtung gegen eindringende FIQssigkeit ins Innere des Kochfeldes zu 
verbessern, ist ein Dichtungselement zwischen der Oberseite der Kochfeldplatte 
25 und dem Zierring angeordnet. 

Nachfolgend ist anhand schematischer Darstellungen ein AusfQhrungsbeispiel des 
eri'indungsgema&en Kochfeldes beschrleben. Es zeigen: 



30 



Fig. 1 



in einer perspektivischen Ansicht das erfindungsgemade 
Kochfeld sowie 



35 



Fig. 2 



in vergroftertem MaRstab eine Schnittdarstellung des 
Kochfeldes im wesent lichen entlang der Linie ll-ll in Fig. 2. 
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Ein Kochfeld 1 weist eine Glaskeramikplatte 3 auf, an deren beiden Seiten Stirnfla- 
Chen metallische Randleisten 5 befestigt sind (Fig. 1). Altemativ kann die Kochfeld- 
platte 3 auch in an sich bekannter Weise allseitig von einem Plattenrahmen urn- 
zogen sein (nicht gezeigt). Frontseitig endet die Glaskeramikplatte 3 in einer 
5 Plattenfacette 7. Auf der Glaskeramikplatte 3 sind vier beheizbare Kochstellen 9 
vorgesehen und mit Dekor entsprechend markiert. Unterhalb der Glaskeramikplatte 
3 sind den Kochstellen 9 zugeordnet an sich bekannte Heizelemente vorgesehen 
(nicht gezeigt). Im Frontbereich der Glaskeramikplatte 3 ist angrenzend an die 
Facette 7 eine Anzeige- und Bedieneinheit 11 angeordnet. Durch die Auswahl 

10 entsprechender Leistungsstufen werden die Heizleistungen der Heizelemente von 
einer Steuereinheit des Kochfeldes in an sich bekannter Weise eingesteilt. Im ruck- 
seitigen Eckbereich des Kochfeldes 1 ist eine Sensorbaugruppe 21 in einer Offnung 
23 der Glaskeramikplatte 2 versenkbar montiert (Fig. 1, 2). Die Sensorbaugruppe 
21 ist in ihrem Grundaufbau und ihrer Grundfunktion aus der Druckschrift DE 195 

15 37 909 A1 bekannt. In der Betriebssteliung kann die Sensoreinheit 25 beispiefs- 
weise die Temperatur eines auf der entsprechenden Kochstelle 9 abgestellten 
KochgefaBes bzw. dessen Aufienwandtemperatur erfassen. Den gemessenen 
TemperatuHArert Qbermittelt die Sensorbaugruppe 21 an die nicht dargestellte 
Steuereinheit des Kochfeldes, die wiederum die Heizelemente des Kochfeldes ent- 

20 sprechend ansteuert. Dabei kann die Sensorbaugruppe 21 sov^ohl die Koch- 
gefalitemperaturen bei Gas-. Induktions- oder Strahiungsheizelement-Kochfeldem 
ermittein als auch andere bei Kochfeldern aller Art relevante Temperaturen messen. 

In der kreisformigen Platten6ffnung 23 der Glaskeramikplatte 3 ist von oben ein 
25 metallischer Zierring 25 gesteckt, der altemativ auch aus geeignetem Kunststoff 
bestehen kann (Fig. 1, 2). Der Ring 25 weist eine sich unterhalb der Glas- 
keramikplatte 3 erstreckende ZylindenA^and 27 auf, deren plattenunterseitiger End- 
abschnitt einen Rastabschnitt 29 besitzt. Plattenoberseitig besitzt der Zierring 25 
einen sich umfangseitig nach innen und nach aufien erstreckenden Kragen 31, der 
30 auHenseitig den oberen Plattenrand im Bereich der Plattendffnung 23 ubergreift 
und auf der Glaskeramikplatte 3 ruht. Zwischen der Oberseite der Glaskeramik- 
platte 3 und der Unterseite des Kragens 31 ist in einer Nut des Kragens eine 
Plattendichtung 33 eingelegt. Plattenunterseitig ist der Zierring 25 mit einem 
Montagering 35 aus Kunststoff verschnappt. Der AuSendurchmesser der Zylinder- 
35 wand 27 des Zierringes 25 ist dabei geringfugig kleiner bemessen als der Innen- 
durchmesser der Platlenoffnung 23. Dadurch kann der Zierring 25 zusammen mit 
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dem Montagering 35 bei Bedarf in der Kochfeldplattenebene geringfugig verscho- 
ben werden. 



Die Sensorbaugruppe 21 weist gemalS Fig. 2 ein rohrformiges Aufnahmeteil 37 auf. 
5 das im Bereich eines plattenoberseitigen Absatzes uber eine Zusatzdichtung 39 an 
die Unterseite des Kragens 31 des Zierrlnges 25 gedrOckt ist. wie nachfolgend be- 
schrieben ist. An einem mit dem unteren Endabschnitt des Aufnahmeteiles 37 ver- 
schnappten Aufnahmeteilboden 41 ist eine an sich bekannte Rastanordnung 43 
ausgebildet. Weiterhin stutzt sich an dem Boden 41 eine Daickfeder 45 ab, in der 

10 die Energie gespeichert ist zur selbstatigen Bewegung der Sensorbaugruppe 21 
aus der Ruhestellung unterhalb der Glaskeramikplatte (Fig. 1) in die Betriebsstel- 
lung oberhalb der Glaskeramikplatte (Fig. 2). In dem Aufnahmeteil 37 ist ein 
topfformiges Sensorteil 47 vertikal verschiebbar gefuhrt. Im Sensorteil 47 ist eine 
Infrarotsensorik 49 angeordnet, die durch ein im Sensorteil 47 vorgesehenes 

15 Fenster einfallende Warmestrahiung detektiert und in ein geeignetes Mef^signal 
umformt. Die Infrarotsensorik 49 ist uber eine elektrische Leitung 51 mit einer nicht 
gezeigten Steuereinheit des Kochfeldes 1 verbunden. Unterhalb einer parallel zum 
Aufnahmeteilboden 41 verlaufenden Trennwand 53 des Sensorteils 47 ist an dieser 
eine herzformige Kulissenfuhrung 55 befestigt. Diese wirkt zusammen mit der 

20 Rastanordnung 43 und gewahrleistet nach leichtem Druck auf die Deckplatte des 
Sensorteils 47 das selbsttatige Ausfahren der Sensorbaugruppe 21 sowie ein 
Festhalten des Sensorteils 47 in der Ruheposition. wenn das Sensorteil entspre- 
chend weit nach unten in das Kochfeldinnere gedruckt wird. An der Unterseite der 
Glaskeramikplatte 3 ist ein sich umfangseitig erstreckender Montagerahmen 57 ge- 

25 klebt. Dieser ist mit einem Metall-Kochfeldboden 59 verbunden, der den unterhalb 
der Glaskeramikplatte 3 gebildeten Einbauraum des Kochfeldes 1 bodenseitig be- 
grenzt. Mittels dieses Kochfeldbodens 59 ist die Sensorbaugnjppe 21 in deren Be- 
tatigungsrichtung senkrecht zur Kochfeldplatte 3 gegen ein Verschieben gesichert, 
wahrend eine Verschiebebewegung der Sensorbaugruppe 21 parallel zur Kochfeld- 

30 platte 3 durch den Zierhng 25 begrenzt ist. 
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Schutzanspruche 



Kochfeld mit einer Kochfeldplatte (3), mit einer Sensoreinheit (21), die in Be- 
triebsstellung aus einer Offnung (23) des Kochfeldes ragt und in Ruhestellung 
im Kochfeld versenkt angeordnet ist. wobei die Sensoreinheit die Temperatur 
eines auf dem Kochfeld abgestellten GargefaBes ermittelt, dadurch gekenn- 
zeichnet, da& die Offnung (23) fur die Sensoreinheit (21) in der Kochfeld- 
platte (3) vorgesehen ist. 

Kochfeld nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da& in der Offnung (23) 
ein den oberen Rand der Offnung ubergreifender Zierring (25) gehaltert ist, in 
dem die Sensoreinheit (21) gefUhrt ist. 

Kochfeld nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dali der Zierring (25) mit 
einem unterhalb der Kochfeldplatte angeordneten Montagering (35) verbun- 
den ist. 

Kochfeld nach Anspruch 2 Oder 3, dadurch gekennzeichnet daB der Zierring 
(25) in der Kochfeldplattenebene schwimmend in der Offnung (23) der Koch- 
feldplatte (3) getagert ist. 

Kochfeld nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net. daR die Sensoreinheit (21) in BetStigungsrichtung bodenseitig durch eine 
Bodenplatte (59) des Kochfeldes abgestutzt ist. 

Kochfeld nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net. daU ein Dichtungselement (33) zwischen der Oberseite der Kochfeld- 
platte (3) und dem Zierring (25) angeordnet ist. 
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